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REELPACKINGSURFACEMATERIALPART NO.

CuNiSi2178527-2

FINISHED HOLE 0.94
+0.15

platierter Loch-0.94
+0.15

DRILLED HOLE 1.150.025

Bohrloch-1.150.025

4-15 µm
Sn THICKNESS

Zinnschichtdicke

25-50 µm
Cu THICKNESS

Kupferschichtdicke

PLATED THROGH HOLE SPECIFICATION

Spezifikation fuer durchplatierte Bohrungen
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